»
2 Sun

microsystems

Installationsplanering for
Sun SPARC™ Enterprise T2000

Sun Microsystems, Inc.
WWWw.sun.com

Art.nr. 820-1320-10
Maj 2007, utgava A

Skicka in kommentarer om detta dokument pa adressen: http: //www.sun.com/hwdocs/feedback


http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Med ensamratt.
FUJITSU LIMITED har lamnat tekniska kommentarer och granskat delar av materialet.

Sun Microsystems, Inc. och Fujitsu Limited innehar eller kontrollerar bada immateriella tillgangar med koppling till de produkter och den
teknik som beskrivs i detta dokument. Sddana produkter, teknik och detta dokument skyddas av upphovsratt, patent och andra lagar och
internationella avtal rérande immateriell egendom. De immateriella rattigheter som tillhor Sun Microsystems, Inc. och Fujitsu Limited i dessa
Erodukter, denna teknik och detta dokument innefattar, utan begransning, ett eller flera av de patent som anges pa

ttp:/ /www.sun.com/patents och ett eller flera ytterligare patent eller patentansokningar i USA och i andra lander.

Detta dokument och den produkt och den teknik det avser distribueras under licenser som begrénsar anvéndning, kopiering, distribution och
dekompilering dérav. Ingen del av berérda produkter eller tekniker far kopieras pa nagot satt, utan skriftlig tillatelse fran Fujitsu Limited eller
Sun Microsystems, Inc. och deras licensgivare (om sddana finnes). Det faktum att du bereds tillgang till detta dokument innebér ingen
overlatelse av rattigheter eller utdelande av licens, uttalat eller underforstatt, avseende berérda produkter eller tekniker. Dokumentet
innehaller inte och utgér inte ndgon som helst form av atagande fran Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. eller nagot systerbolag.

Detta dokument och den produkt och den teknik som beskrivs i dokumentet kan innefatta immateriella tillgangar fran tredje part, som skyddas
av upphovsritt och/eller har licensierats fran leverantorer till Fujitsu Limited och/eller Sun Microsystems, Inc., inklusive programvara och
tekensnittsteknik.

Ienlighet med villkoren i GPL eller LGPL finns en kopia av kéllkod som licensieras under GPL respektive LGPL att tillgé pa slutanvandarens
begiaran. Kontakta Fujitsu Limited eller Sun Microsystems, Inc.

Paketet kan omfatta material fran tredje part.

Delar av denna produkt kan hérrora fran Berkeley BSD-system, for vilka Sun har licenser fran University of California. UNIX &r ett registrerat
varumarke i USA och andra liander, exklusivt licensierat via X/Open Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve,
CoolThreads, J2EE och Sun &r varumaérken eller registrerade varumérken for Sun Microsystems, Inc. i USA och andra lander.

Fujitsu och Fujitsu-logotypen &r registrerade varumarken for Fujitsu Limited.

Alla SPARC-varumérken anvands under licens och &r registrerade varuméarken som tillhér SPARC International, Inc. i USA och andra lander.
Produkter med varumaérket SPARC dr baserade pé en arkitektur utvecklad av Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 ér ett varumérke for SPARC International, Inc., som Fujitsu Microelectronics, Inc. och Fujitsu Limited anvander under licens:

De grafiska anvandargranssnitten i OPEN LOOK och fran Sun™ har utvecklats av Sun Microsystems Inc fér anvandare och licenstagare.
Sun erkdnner Xerox banbrytande insatser inom forskningen om, och utvecklingen av, begreppet visuellt eller grafiskt anvandargranssnitt for
datorindustrin. Sun har en icke-exklusiv licens frén Xerox avseende Xerox grafiska anvandargranssnitt, vilken ocksa omfattar Suns licenstagare
vilka utvecklar grafiska anvandargranssnitt enligt OPEN LOOK, och i 6vrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal.

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of
Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.

Franségelse av ansvar: De enda garantier som lamnas av Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. eller nagot systerbolag till ndgon av dessa,
i samband med detta dokument eller ndgon produkt eller annan teknik som beskrivs hér dr sddana som uttryckligen ges enligt licensavtalet
for den levererade produkten eller tekniken. FORUTOM I DE FALL DAR DET ANGES I ETT SADANT AVTAL GOR FUJITSU LIMITED,
SUN MICROSYSTEMS, INC. OCH DERAS SYSTERBOLAG INGA ATAGANDEN OCH LAMNAR INGA GARANTIER AV NAGOT
SLAG (UTTALADE ELLER UNDERFORSTADDA) RORANDE EN SADAN PRODUKT ELLER TEKNIK ELLER DETTA DOKUMENT.
DESSA LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH VARJE UTTALAT ELLER UNDERFORSTATT VILLKOR, ATAGANDE ELLER GARANTI,
INKLUSIVE, MEN EJ BEGRANSAT TILL, NAGON UNDERFORSTADD GARANTI RORANDE SALJBARHET, LAMPLIGHET FOR VISST
SYFTE ELLER FRANVARO AV INTRANG PA ANDRAS RATTIGHETER FRANSAGS, FORUTOM I DE FALL SADANA FRANSAGELSER
AR OGILTIGA ENLIGT LAG. Forutom i sddana fall d& detta uttryckligen anges i sadant avtal skall Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc.
och deras systerbolag, i den utstrackning detta ar majligt enligt lag, sakna varje typ av juridiskt skadeansvar gentemot tredje part rérande
forlorad intédkt eller vinst, forlorade data eller verksamhetsavbrott, samt fér varje typ av indirekt, speciell, orsakad skada eller foljdskada, d&ven
om man vid tidpunkten varit medveten om risken for sadan skada.

DOKUMENTATIONEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NAGRA SOM HELST GARANTIER. SUN MICROSYSTEMS INC.
GARANTERAR TILL EXEMPEL INTE ATT DE BESKRIVNA PRODUKTERNA AR I SALJBART SKICK, ATT DE AR LAMPLIGA FOR ETT
VISST ANDAMAL, ELLER ATT DE INTE INKRAKTAR PA ANDRA FORETAGS RATTIGHETER I DEN MAN SADANA FRANSAGANDEN
AV GARANTIER EJ AR OLAGLIGA.

‘<‘m

Adobe PostScript



Innehall

Installationsplanering f6r Sun SPARC Enterprise T2000 1
Fysiska specifikationer 2
Utrymme som krévs for att utfora service 2
Omgivningsspecifikationer 3
Krav pé stromkélla 3
Akustiskt buller 4
Overensstimmelse med myndighetsforeskrifter 4
Rekommenderad driftsmiljo 4
Strom 5
Omgivningstemperatur 5
Omgivande relativ luftfuktighet 5
Luftflodesfragor 6



iv  Installationsplanering fér Sun SPARC Enterprise T2000 * Maj 2007



Installationsplanering f6r Sun
SPARC Enterprise T2000

I denna handbok finner du de specifikationer och krav pa installationsplatsen som
du kan behéva nér du planerar installationen av servern.

Information om sédkerhet och 6verensstimmelse med olika standarder och
foreskrifter finns i Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide
och den dokumentation som medfdljer servern.

Handboken innehéller foljande avsnitt:

“Fysiska specifikationer” pa sidan 2

“Utrymme som kravs for att utféra service” pa sidan 2
“Omgivningsspecifikationer” pa sidan 3

“Krav pa stromkélla” pa sidan 3

“Akustiskt buller” pa sidan 4

“Overensstaimmelse med myndighetsforeskrifter” pa sidan 4
“Rekommenderad driftsmiljo” pa sidan 4



Fysiska specifikationer

Vérde Amerikanskt S.I.
Bredd 17,3 tum 440 mm
Djup 24,3 tum 617 mm
Hojd (2 rackenheter) 3,5 tum 89 mm
Bredd, ungeférlig (utan PCI-kort och rackmontering) 40 pund 18 kg
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Utrymme som kravs for att utfora

service

Beskrivning Specifikation
Utrymme, framfor systemet 36 tum (91 cm)
Utrymme, bakom systemet 36 tum (91 cm)
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Omgivningsspecifikationer

Specifikation | drift Ej i drift

Driftstemperatur:

¢ Havsniva till e 415 °C till 35 °C -40 till 60 °C
900m 6 h

e Over 900 m 6 h ¢ Intervallets 6vre grans sjunker -40 till 60 °C
med 1°C/300 m

Luftfuktighet 20 till 80% relativ luftfuktighet, ~ 98% RH 38 °C,
icke-kondenserande, icke-kondenserande,
27 °C vat temperatur, IEC 60068-2-3&56
1IEC 60068-2-3&56

Hojd 0-3 000 m (0-10 000 fot) 0 - 12 000 m (0-40 000 fot)
1IEC 60068-2-13 1IEC 60068-2-13

Vibrationer 0,2 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz, 1,0 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz,
1 oktav/min, alla axlar, 1 oktav/min, alla axlar,
IEC 60068-2-13 IEC 60068-2-13

Stot 5 Gs som topp 11 ms, 30 Gs som topp 11 ms,
halvsinuspuls, halvsinuspuls,
1IEC 60068-2-27 1IEC 60068-2-27

Krav pa stromkalla

server har tva ndtaggregat med automatisk spanningsinstéllning. For att sdkerstalla
redundans i driften av ndtaggregaten bor nitsladdarna anslutas till olika
elndtsslingor.

Beskrivning Specifikation

Inspanningsintervall 100 - 240 V vaxelstrom, 50-60 Hz

Maximal instrom vid drift 4,5 A vid 100 till 120 V vaxelstrom
2,25 A vid 200 till 240 V vaxelstrom

Maximal ineffekt vid drift 450 W

Maximal vdrmeavgivning 400 W (1 440 K] /h)
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Akustiskt buller

Deklarerade bullernivaer overensstaimmer med standarden ISO 9296.

Beskrivning Liage Specifikation

LwAd (1 B =10 dB) Akustiskt buller vid drift 77 dB
Akustiskt buller inaktiv 77 dB

LpAm (stdende pa avstand) Akustiskt buller vid drift 62 dB
Akustiskt buller inaktiv 62 dB

Overensstimmelse med
myndighetsforeskrifter

Vi hanvisar till Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide for en
fullstandig lista med uppfyllda standarder.

Rekommenderad driftsmiljo

I reglersystemet for omgivningsmiljon maste det finnas ett luftintag for servern som
uppfyller de minimivarden som anges i “Omgivningsspecifikationer” pa sidan 3.
For att undvika 6verhettning skall varm luft inte riktas mot:

m Det framre luftintaget pa servern
m Serverns dtkomstpaneler

Obs — Nir du har tagit emot systemet bor du stilla det i den milj6é dar det skall
installeras. Limna det i leveransmaterialet pa denna plats i ett dygn. Pa sa vis
undviker du varmechock och kondens.

Systemet har testats for att uppfylla alla funktionskrav nér det anvédnds i den

driftsmiljé som beskrivs i “Omgivningsspecifikationer” pa sidan 3. Om du anvander
datorutrustning i miljder med extrema temperaturer eller extrem luftfuktighet ckar
risken for maskinvarufel. Om du vill minimera denna risk bér du se till att anvdanda
servern i en miljo déar temperatur och luftfuktighet ligger i de optimala intervallen.
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Strom

Det dr lampligt att ansluta nataggregaten till separata stromslingor, sa att driften
av systemet inte avbryts om en slinga slutar att fungera. Vi hanvisar till lokala
elforeskrifter for ytterligare information.

Omgivningstemperatur

Den optimala omgivningstemperaturen for att gora systemet driftsdkert ligger i
intervallet 21 °C till 23 °C. Vid 22 °C gar det ocksa latt att uppratthalla en sdker
relativ luftfuktighet. Om systemet anvands i detta temperaturintervall far du en
sdkerhetsmarginal om stodsystemen for omgivningsforhéllandena skulle sluta
fungera.

Omgivande relativ luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten kring datasystem bor ligga mellan 45 och 50% for att:

m Forhindra korrosion

m Ge en viss tidsmarginal om styrsystemet for omgivningsmiljon skulle sluta
fungera

m Bidra till att minska den risk for sporadisk interferens fran statiska urladdningar
som uppkommer vid for lag relativ luftfuktighet

Elektrostatiska urladdningar (ESD) uppstar ldtt och har svarare att spridas ut om
den relativa luftfuktigheten understiger 35%. Problemet blir allvarligt vid nivaer
under 30%.
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Luftflodesfragor

m Garantera obehindrat luftflode genom chassit.
m Se till att luftintaget sker pa serverns framsida och utblaset pa baksidan.

m Ventilationséppningar, som skdpsddrrar, maste for intag respektive utblas av luft
ldmna ett Sppet omrade pa minst 235 cm?. Detta motsvarar ett perforeringsmonster
med 60 % Oppet mitt for serverns fram- och baksida (440 mm x 89 mm).
Resultaten om man har ett mindre ppet omrdde maste bedomas av anvandaren.

m Ldmna ett fritt utrymme pa minst 0,5 cm framfor servern respektive 8 cm bakom,
ndr servern dr monterad. Dessa utrymmen baseras pa den ovan angivna
impedansen (tillgdngliga 6ppna omradet) for intag och utblas av luft.

Siffrorna forutsétter att det 6ppna omradet dr jamnt fordelat for omradena
till intag respektive utblas. For battre kylning bér du lamna 6ppna utrymmen som
dr storre dn de rekommenderade.

Obs - Olika typer av hinder vid intaget och utblaset av luft, samt serverns avstdnd
till dorrarna, kan paverka kylningens effektivitet. Resultaten méste bedémas av
anvandaren.

m Det ar viktigt att undvika att utblasningsluft fortsatter att cirkulera runt inuti ett
rack eller skap.

m Kablarna bor dras sé att de stor serverutblaset sd lite som mojligt.

m Nir luften passerar genom systemet bor den vdarmas omkring 10 °C.
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